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(54) Verfahren zum demulgierenden Reinigen von metallischen Oberflächen

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur demul-
gierenden Reinigung von metallischen Oberflächen, die
gegebenenfalls mit Öl(en), mit mindestens einer weite-
ren unpolaren organischen Verbindung, mit Fett(en), mit
Seife(n), mit Partikelschmutz oder/und mit mindestens
einer anionischen organischen Verbindung verschmutzt
sind, mit einer wässerigen, alkalischen, Tensidhaltigen
Badlösung, wobei das Bad beim Reinigen der metalli-
schen Oberflächen mit Öl(en), mit mindestens einer wei-
teren unpolaren organischen Verbindung, mit Fett(en),
mit Seife(n), mit Partikelschmutz oder/und mit minde-

stens einer anionischen organischen Verbindung ver-
schmutzt wird, das dadurch gekennzeichnet ist, dass das
Bad mindestens ein demulgierendes Tensid enthält
oder/und dieses dem Bad zugesetzt wird, dass das Bad
außerdem mindestens eine kationische organische Ver-
bindung enthält oder/und diese dem Bad zugesetzt wird
und dass das Bad auch bei zunehmender Verschmut-
zung insbesondere mit mindestens einer anionischen or-
ganischen Verbindung in einem demulgierenden Zu-
stand gehalten wird.
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